
附件1

	脑机接口领域相关单位信息征集表

	单位名称
	
	成立时间
	

	地址
	

	营业收入
	
	研发投入
	

	单位基本情况
	如：人员构成、承担项目、基础设施等基本情况

	所获资质奖项
	

	技术方向、研究进展、先进水平
	

	主要产品
及应用情况等
	

	相关成果
	如：专利、软著、论文、标准等

	产业链上下
游合作单位
	如：企业、高校院所、医疗机构等

	技术壁垒、发展瓶颈等
	

	政策诉求与建议
	

	其他补充内容
	

	联系人及联系方式：


附件2

	原子级制造领域相关单位信息征集表

	机构名称
	
	成立时间
	

	地址
	

	营业收入
	
	研发投入
	

	单位基本情况
	如：人员构成、承担项目、基础设施等基本情况

	所获资质奖项
	

	基础研究、技术方向和研究进展等
	

	主要产品、工艺、场景与应用等
	

	相关成果
	如：专利、软著、论文、标准等

	产业链上下
游合作单位
	如：企业、高校院所、医疗机构等

	技术壁垒、发展瓶颈等
	

	政策诉求与建议
	

	其他补充内容
	

	联系人及联系方式：




